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komisemi, v nichz jsou zastoupeny vSechny zainteresované narodni komitéty, vyjadruji v nejvétsi
mozné mire mezinarodni shodu nazor( na predmét, kterého se tykaji.

2) Maiji formu doporuceni pro mezinarodni pouziti a v tomto smyslu jsou pfijimana narodnimi
komitéty.

3) Na podporu mezinarodniho sjednoceni vyjadfuje IEC prani, aby vSechny narodni komitéty prevzaly
text doporuceni IEC do svych narodnich predpisl v rozsahu, ktery narodni podminky dovoluji.
Jakykoliv rozdil mezi doporucenim IEC a odpovidajicim narodnim prfedpisem by mél byt pokud mozno
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